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0 新产品发行

RoHS

浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD
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序号 品名 材质
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1.00 Pitch B型双排立式3代业务图

1.0B型双排立式3代胶芯 LCP UL94V-0 本色

     无卤

2021/11/29

WB100B3L-****-***

技术指标:

   1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、

     缺陷、裂纹等现象.

   2.温度范围：-25°C～+85°C.

   3.额定电压：50V AC/DC.

   4.额定电流：1.0A AC/DC(AWG#28).

   5.接触电阻：≤20m (Initial) per contact,
               ≤40m  Change allowed.

   6.绝缘电阻:≥100M .

   7.耐电压： 500V AC（Minute)

   8.产品料号：

适用线路板
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1.0B型双排立式3代焊片 黄铜/镀镍50u"Min，表

面镀锡100u"Min

1.0B型双排立式3代端子

1.0B型双排立式3代吸盖
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WB100B3L—** * *—***

NO OF CKT(产品PIN数）

Plating(电镀方式）

  1:端子或焊片全金(G/F OVERALL)

  镍：50U" Min，金：G/F

  4:端子或焊片全亮锡

  镍：50U" Min，锡：100U" Min

  B:端子或焊片半金雾锡：

  焊接区镀雾锡，接触区镀金15u"

  端子或焊片的所有区域镍底：50U" Min，

  焊接区雾锡：100U" Min 接触区镀金15u"

Packing(包装方式）

  R:TAPE & REEL卷装
  C:TAPE & REEL WITH COVER

  加吸盖卷装

流水码

LCP UL94V-0 本色

     无卤

磷铜/镀镍50u"Min,表

面镀锡100u"Min

SECTION A-A 端子电镀测点
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